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a favor a# DON A3USTIN BRAVO REY, de nacionalidad españo­

l a ,  domiciliado en Barcelona, c a llo  Rosollón n*. 218  — — 

pop un "PROCEDIMIENTO PARA LA METALIZACION BE CUERPOS NO 

CONDUCTORES PARA LA FORMACION DE ELECTRODOS" ...... ........... .
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La formación de electrodos papa condensadores en gene- 

pal y  especialmente para c ondenaadorea e le c tr o lít ic o s , e< 

pealisa usualmente con matepialaa buenos conductores. Pe­

po o lio , naturalmente, lim ita  la s  posibilidades y  an ma­

chos caeos snoareoo y  d ific u lta  la  producción do esta ol# - 

ss de elementoe cuya aplicación crece de d ía  an día.

Pop otra parto# la  u tiliza c ió n  da materias o sabetan- 

oias no conductoras exige su transformación o por le  mo­

nos su preparación para podarlas u t i l iz a r  como eonduete- 

ras, cosa que aun no se ha practicado hasta la  fecha, he-
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biéndoae realizado eolamente algunae ten tativas y  

yoa aisladoa en Norteamérica sin éxito# y  por lo  tanto  

no ha llagado a tener realización  práctica.

Se n tilia a n  c ie r ta  claco de papelea y  ann gasa de a l­

godón, y  aa ha efectoado aa trenaforacción o preparación 

por diversos mótodoa# atomización a l vacío, pulveriza- 

eión a p ía te la , y también por electrodo? o aid ó n .

Sin embargo ae ha podido comprobar la  gran u tilid ad  

en la  eonfeeeión da electrodea paraoondenaadorea e le e -  

10 tr o lftie o s , tanto acoca come líqaid o e, toda vea que a lio  

permite#

a) U tiliz a r  otroa aaterialea hasta ahora económica­

mente prohibí t i  veo, ta lca  como la  p lata  y  e l  aluminio de 

máxima pureza (99,99  %) y  otroa de d i f í c i l  técnica, o

1$ e l  magnesio y  e l  bismuto#

b) economizar mocho material debido a que pueden f< 

maree loa electrodos por capas de espesor mínimo#

e) conseguir en poco espacio una gran su p erficie, y  

que empleando loa métodos de pulverizado ae forma una 

20 capa granulada que hace innecesario e l grabado químico 

o electroquímico;

d) u tilis a r  con ventaja la  gaaa de algodón previamen­

te  preparada químicamente, en la  que ee realiza  su meta­

lizado con é x ito , obteniendo la  metalización con c a a l-  

25 quier metal, principalmente p lata y aluminio. Con c l i c ,  

zegón cea e l  número de mallaa por centímetro cuadrado, 

puede obteneree un beneficie de superficie con rezpeeto 

a la  zaporficio de una hoja l iz a  y  compacta, en relación  

da lo ; 1  y  aun maa, teniendo en cuenta que e l  rebanar ei -  

30) ta  relación h alla  c ie r ta  lim itación en la  re ai at encía e!
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eerie debida a la  gran densidad da capacidad, pasca que, 

comparada con l a  da 5 c 1  que reeulta da la  obtenida d el 

grabado por medica usuales, reeulta una vidente ventaja  

da un cían por cien .

SI procedimiento conaiate paca* en metalizar laa  ma­

te ria s no conductoras siguiendo a l método mas apropiado 

a cada m aterial.

Para e llo  y ai e l material as l a  gaaa da algodón, por 

ejemplo, se dispone l a  gasa en piezas da tamaño adecua­

do ¡do, cometiéndola# a un baño químico a basa do cualquier 

substancia orgánica que le  dote de cualidades adher entea 

para servir da soporte a l  metal, debiendo estar sata ba­

ño a una débil concentración, que puede ser variable, y  

apropiada para que no perjudique la s  propiedades d ie lé c -  

15 ) tr ic a s  que ha do poseer como electrodo! ae saca d el bañe 

y as procedo a su oami-sacado espontáneo o provocado por 

cualquier medio, a f in  do que la  to la  a sí preparada esté  

dispuesta a recib ir la  capa m etálica, presentando una ad­

herencia su ficien te, extendiendo dichas piosas en b astí-)  

20 Iderss c  tablares planes.

Cuando l a  gasa a sí preparada lle g a  a un ponte de se­

cado t a l ,  que la  adherencia ee su ficien te  (cesa que l a  

práctica determina en cada caco y  para cada metal) ee 

comete a la  aecién de una p isto la  neumática que cubre 

25  I del metal que ee une reducido a polvo finísim o, a modo 

da purpurina, llenando todos lo s  in te r s tic io s  y  trama 

dal te jid o  que en t a l  estado forma una placa metálica  

de grueeo variable que se deja secas totalmente quedan­

do dispuesta para ser aplicada corno electrodo, cortada 

30 { a laa dlaeneionee conveniente# para e llo .
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I  pálm ente puede procederee para metalizar otra d a ­

za de m aterialee, azi como puede lograrme también por 

electrodepoeición d e l metal o por atemizaei&p&l vacío.

Podran variar en eat e procedimiento, lo e  materialez 

5 y  lo z  metalez a emplear y ,  en general, todo enante no 

a lte re , cambie o modifique la  ezencialidad de ezta  pa­

ten te.

Por realizarme ezte procedimiento con lo e  mediee a^a 

uamalee y  oorrim^tea en l a  indnetrla y eetar íbndade eae- 

10 clnaivamente en la  euperp oaicidn del metal que se e t í l i ­

ca eobre e l  onerpo ne o onductcr, mediante eenoilloe uten- 

s ilio z  o aparatos sobradamente eonooidee, no ze acompañes 

dibajee que eon completamente tbnecezarioz.
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Se reivindica come objeto de la  presente patente de

invención:

1 .  -  Procedimiento para la  metalización de cnerpos no 

conduotoroe para l a  formación de eleetrodoe# caracteriza­

do esencialmente por cpe s i  e l  material a m etalizar es 

la  gasa de algodón, por ejemplo, as dispone dicha gasa 

en piezas de tamaño adecuado, sometiéndolas a un baño 

químico a base de cualquier substancia orgánica que le  

dote de cualidades adherentea para servir de soporte a l  

metal, debiendo estar este bailo a una d éb il concentra­

ción, que puede ser variable y  apropiada para que no per­

judique la s  propiedades d ie lé ctrica s  que ha de posser e l  

cuerpo como electrodo$ ee re tira  del baño y  se procede a 

su seml-secado espontáneo, o provocado per cualquier me­

dio, a fin  de que l a  te la  aeí preparada está dispuesta a 

re cib ir  la  capa metálica, y  presente una adherencia su fi­

cien te, entendiendo seguidamente dichas piezas en basti­

dores o tableros planos*

2 . -  Procedimiento para la  metalización de cuerpos no 

conductores para la  formación de electrodos, aegdn r e i­

vindicación 1 , caracterizado esencialmente por que, cuan­

do l a  gasa en fase de preparación lle g a  a un punto de se­

cado t a l ,  que la  adherencia es su ficien te (cosa que la  

práctica determina en cada cace y para cada metal) ee so­

mete a la  acción proyectura do una p isto la  neumática que 

deposita sobre la  superficie del electrodo, una capa del 

metal que ee use reducido a polvo finísim o, a modo do 

purpurina, llenando todos lo s in te r s tic io s  y trama del 

te jid o  que en t a l  estado forma una placa m etálica, do

k.. <
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grueso variable, que eabriendo todo el cuerpo, ae deja 

secar totalmente, quedando una vez eeoa dispuesta para 

eer aplicada como electrodo, previamente cortada a las  

dimeneienea convenientes para e llo .

3. -  Procedimiento para la  metalización de cuerpea no 

conductores para la  formación de electrodos, segdn re i­

vindicaciones i y  2, caracterizado esencialmente por que, 

con e l mismo procedimiento puede igualmente procederse

a la  metalización de otra clase cualquiera de materiales 

adecuados para e llo .

4. -  PROCEDIMIENTO PARA LA METALIZACION DE CUERPOS NO 

CONDUCTORES PARA LA FORMACION DE ELECTRODOS.

Consta la  presente Memoria Descriptiva, de seie  hojae 

foliadaa, mecanografiadas y  esoritae por una eola cara, 

acompañadas de una hoja de dibujos.

Madrid,a 30 de a b ril de 1948

AGUSTIN BRAVO REY 
P.A.
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